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OBTENCAO DE NANOPOROS E NANOTUBOS A PARTIR DE LIGAS METALICAS DE TIAL
141 E TIALCU. Rodrigo Ruzicki Corsetti, Matheus Daniel Pierozan, Adriano Friedrich Feil, Saulo Davila
Jacobsen, Marlla Vallerius da Costa, Pedro Migowski, Giovanna Machado, Livio Amaral, Jairton
Dupont, Sergio Ribeiro Teixeira (orient.) (UFRGS).
A producéo de nanoestruturas formadas pelo processo de anodizacéo a partir de metais vem crescendo devido ao seu
baixo custo e o grande campo de aplicagBes tecnologicas como, células solares, fotocatalisadores dispositivos
eletrénicos e optoeletrdnicos. Com a formagdo de nanoestruturas a partir de ligas metalicas é possivel modificar
parametros fisicos como, bandgap e banda de absorcéo da luz quando comparados a nanoestruturas formadas em
metais. O trabalho tem como objetivo a produgdo de nanoestruturas em ligas de TiAl e TiAl com impurezas de Cu.
Foram produzidas ligas de TiAl com relagdo massica de 1:1 e TiAl contendo impurezas de Cu na proporcdo de 1, 5,
10, 33% em massa em um forno de arco com 200 A e 75 V em atmosfera de Ar (5.0) a partir dos metais puros. Apds
a producdo, as amostras foram polidas mecanicamente utilizando lixas de 600 a 4000 grdos/in® com uma solucéao
lubrificante de 1:1 Propilenoglicol + Alcool Isopropilico. As amostras foram anodizadas em uma solucdo de 1M
H,SO,4 e 0.15wt% HF por 2h com tensdo de 20 e 40 V. A morfologia, composicao e a estrutura cristalina das ligas
foram avaliadas por Microscopia Eletrdnica de Varredura (MEV), Energia Dispersiva de Raios X (EDS) e Difracdo
de Raios X (DRX) respectivamente. O processo de fabricagdo das ligas metélicas mostrou-se eficiente. A Figura la
mostra que a composicdo pretendida inicialmente foi alcan¢ada de maneira satisfatoria. Com a metodologia utilizada
na anodizacdo da liga TiAl foi possivel alterar a nanoestrutura e controlar o diametro dos poros/tubos formados,
como pode ser observado na Figura 1b e 1c. Estudos envolvendo a alteragdo do bandgap nas ligas de TiAl e TiAICu
serdo realizados e comparados a amostras puras dos metais Al, Ti e Cu.

@ Composicao (wt%) \ e
Amostra Al Ti Cu 3 e
TiAl 48.2 51.8 -

TiAlCuw | 493 49.7 1.1

TiAICus | 487 456 57

TiAlCuox| 44.6 45.0 103

TiAICuss| 34.2 336 332

Figura 1: (a) Composi¢do das ligas obtidas através da fundi¢do dos metais Al, Ti e Cu. Em (b) imagem de MEV da
amostra TiAl anodizada com 20V e (c) imagem de MEV da amostra TiAl anodizada com 40V.
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